
BJ中国北京国际半导体展览会2025_门票_时间_地点_北京半导体展

产品名称 BJ中国北京国际半导体展览会2025_门票_时间_
地点_北京半导体展

公司名称 转展会展招商部云泽

价格 .00/件

规格参数 展会地点:北京国际会展中心
展会时间:2025年11月23-25日
展会名称:2025北京国际半导体展览会

公司地址 上海 上海市浦东新区
上海市卢湾区普安路128号淮海大厦东楼1701室

联系电话 13651983978 13651983978

产品详情

优化产业布局，构建自主可控产业链。通过政策指导与资源整合，构建半导体产业集群，吸引全球人才资金等资源要素集聚，在长三角、珠三角等产业集聚区，加快强链、补链、延链，提升半导体产业配套能力、上下游协同能力，形成“设计—制造—封装—测试”的完整产业生态链。不断深化完善产业链“链长制”，围绕晶圆制造、先进封装等重点领域，培育扶持具有国际竞争力的领军企业。面向国家战略和产业需求，支持具备条件的地方和企业布局基础研究，坚持守正创新，集中力量攻克产业关键短板和突破前沿技术。加快产业基础设施建设，在人工智能与半导体产业相互促进的背景下，加快推动智算中心等算力基础设施建设，推进“东数西算”工程与半导体产业协同发展，增强全国大型算力的协同调度能力，支撑人工智能芯片研发与应用。

深化开放合作，营造开放创新生态。加强半导体国际产业链供应链合作，进一步提升外资外贸便利化水平，推动构建更紧密的全球半导体供应链伙伴关系。发挥我国大规模市场优势，通过展会经济、自贸协定签署等政策，加强与半导体技术强国之间的供需合作，加快产品应用创新与迭代升级，加强与“一带一路”国家等的半导体产业合作，推动构筑互利共赢的半导体产业链供应链。以制度型开放塑造国际竞争优势，积极参与制定6G等新兴领域的国际标准，主动对接和引领产业规则标准国际话语权，推动从“被动跟随”向“主动引领”转变。注重半导体人才交流与国际合作，夯实产业发展根基，加强青年基础研究人才培养，推进人工智能国际化教育，打造顶尖人才汇聚“蓄水池”。进一步优化营商环境，吸引海外高层次人才回国创新创业，吸引半导体跨国企业在华设立研发中心。

2025年第二十二届中国国际半导体博览会（IC CHINA）

时间：2025年11月23-25日

地 点：中国�北京�国家会议中心

作为中国半导体行业协会主办的唯一展览会，自 2003 年起已连续成功举办二十一届，是我国半导体行业
年度具和性的重大标志性活动。第二十一届中国国际半导体博览会（IC CHINA）将于 2025年 8月 27 一
29 日在北京 � 北京�国家会议中心，为半导体和集成电路行业提供一个集行业推广技术交流、产业对接
、人才培育于一体的综合性行业服务平台。

展会介绍：

IC China作为我国半导体行业的年度重大标志性活动，已连续成功举办21届。本届IC China由中国半导体
行业协会主办，赛迪传媒承办，突出国际化、化和市场化的特色，在企业参展规模、活动内容设置、产
业链覆盖面等方面创下记录。伴随着推进新型工业化、发展新质生产力的步伐加快，我们有理由相信，2
025年我国半导体产业将迎来更加广阔的发展前景。

第二十二届中国国际半导体博览会（IC China 2025），于2025年11月在北京国家会议中心隆重召开。本届
博览会以“创芯使命聚势未来”为主题，组织了包含开幕式与主旨论坛在内的4场重要活动、1场高峰论



坛、7场主题论坛、3场专题活动、2场主题边会，展区面积达到6万平米，吸引了长江存储、华虹、晶合
、长鑫存储、华润微、华大九天、华力、北方华创、上海微电子、华天科技、通富微、江丰等国内企业
，以及新思科技、东京精密、卡尔蔡司、英特尔、美光等外资企业，来自8个国家20余个地区的500余家
品牌企业亮相展会。

展品范围：

展区一：产业链展区内设半导体材料和电子元器件、设计、设备、制造、封测五个分区，全面展示半导
体产业链上下游创新产品、前沿技术设备和企业综合实力形象，汇聚全球资源，展示全球集成电路体系
的分工合作，促进产业链供应链资源要素的聚集、聚力、创新和交流合作，维护全球集成电路产业链供
应链稳定性、创新性。

展区二：地方展团展示全国各地方协会及产业园在集成电路方面的产业特色以及相关发展成果、科技创
新，共同打造集成电路产业交流平台。

展区三：化合物半导体展区展示化合物半导体的主要材料包括砷化镓、磷化铟、氮化镓、碳化硅、金刚
石、氧化镓等化合物半导体。展示化合物半导体主要在航空航天、石油勘探、宽带通讯、汽车制造、智
能电网等领域的重要应用。

展区四：新兴应用场景重点展示半导体在汽车、储能、智能终端等领域的应用创新，展示集成电路领域
超大规模应用市场的丰富成果，激发国内外解决方案商之间的交流协助。

展区五：半导体第三方服务展区主要展示厂区建设、仓储运输、测试、洁净、泵阀、产业投资，法律援
助等半导体配套服务产业的风采，助力半导体产业高质量发展。

展区六：产教融合展区与全国有关院校联合强化集成电路产业创新人才培养机制、加强人才建设，搭建
人才对接平台。

展区七：国际洽谈展区聚焦国际企业、展示全球前瞻技术设备，深化全球技术交流合作，探索前沿问题
，共享商机、共建繁荣。助力国内企业加快提升国际化经营能力和国际竞争力，拓展加快建设世界企业
的空间。

展区八：未来产业展区主要展示“机器人+”典型应用场景、“人工智能+”典型应用场景、人形机器人
、未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间、未来健康等重点领域。
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